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J. PRZYLUSKI, M. KASPRZAK: Badania nad optymalizacja procesow technologicznych

Na przyktadzie procesow aktywowania podtozy ceramicznych przed procesem chemicznego osa-
dzania warstw metalicznych Ni-P oméwiono metode optymalizacji procesow technologicznych.
Uzyskany model matematyczny procesu przedstawiono w postaci rownan regresji i dwuwymia-
rowych przekrojow przestrzeni czynnikowe;j.

S. ERBEL, J. PELCZYNSKI: Analiza stanow naprezen w procesach ciggnienia i hydrostatycznego
wyciskania drutu

W pracy przeprowadzono analize naprezen wystepujacych na przekroju drutu w procesie ciggnie-
niai hydrostatycznego wyciskania, oraz zmiane tych naprezen zachodzaca wzdtuz osi ciaggadta, jak
réwniez wykazano istote wyzszosci procesu hydrostatycznego wyciskania nad procesem ciggnie-
nia cienkich drutow.
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J. PRZYLUSKI, M. KASPRZAK: Study of the optimization of technological processeg

At the example of activation of ceramic surface before elektroless plating of metalic films (Ni-P)
optimization of technological processes was discribed. Obtained mathematical model of the pro-
cess was presented as the regression equations and the two-dimensional cross-section of the fac-
tor space.

S. ERBEL, J. PELCZYNSKI: An analysis of the state of stresses in drawing and hydrostatic extru-
sion processes

An analysis of the stresses occuring on a wire section in hydrostatic extrusion process, the chan-
ges of the stresses occuring along the axis of drawing die were carried out and the superiority of
hydrostatic extrusion process above the thin wire drawing process was proved within the work.



MATERIALY ELEKTRONICZNE Nr 3(27) — 1979

E. NWUNYCKN, M. KACINLLAK: Uccneaosanna onTMMN3aLHH TEXHONOTMYECKNX NPOLeccoB

WUcnonsoBaHo NCCNeaoBaHWA NPOUECCa aKTUBMPOBAH WA NOBEPXHOCTM KEPAMMUYECKUX 3NEMEHTOB
nepea XMMHUYECKUM OCaK AeHWEeM MeTannnuecknx nneHok Ni-P ana onnccaHMA MeToAbl ONTUMMU-
3auKn TeXHONOrMYeckMx npoueccos. MonyyeHa MaTeMaTuyeckan Moaens NepeacTaBneHa B enae
CUCTEMbl YPaBHEHWA perpeccun n ABypa3mepHbix pa3pe3os akTOPHOro NpoCcTPaHCTBa.

C. 3PBENb, E. MENYUHBCKWN: Aranua HanpmkerHun B Npoueccax BONOYEHWA U FTHAPOCTaTUYe-
CKOFO NPECcCOBaHWUA-BONONEHWA NPOBONOKN

B pa6ore npoBeaeH aHanW3 Han pak eHNM W, NPOABNAK) ILMXCA HA CEYEHWM NPOBONOKN NPV Npouec-
Cax BONOYEHWA W rMApPOCTAaTUHECKOrO NPECcCOBAHUA-BONOYEHNA, UBMEHEHNE ITUX HanpaK eHni
BAONb OCK BOSIOKA U YCTAaHOBNEHA CYILHOCTb NPEMMYLLECTB Npollecca rMApPOCTATMYECKOrO Npec-
COBaHMWA-BONOHEHNUA HAA NPOLECCOM BONOYEHWA TOHKMX NPOBONOK.
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